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(§) Kompaktbaugruppe, bei welcher eine Leiterpiatte mit einem Kuhlkorper verbunden ist 



Eine Kompaktbaugruppe wird aus einer einseitig mit elek- 
trischen Bauteilen (B1 bis B3, T1, T2) bestuckten Leiterpiatte 
(L) und einem Gehausekuhlkorper (GK) gebildet. In der Lei- 
terpiatte (L) sind dabei im Bereich von auf dieser angeordne- 
ten zu kiihlenden Leistungshalbleitern (T1, TR2) Ausneh- 
mungen (Al, A2) vorgesehen, durch welche Zapfen (Z1, Z2) 
des Gehausekiihlkorpers (GK) gefuhrt sind. Die Zapfen (Z1, 
Z2) werden warmeleitend mit den zu kiihlenden Leistungs- 
halbleitern (Tl , T2) verbunden. 
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Patentanspruche 

1. Kompaktbaugruppe , bei welcher elne einseitig mit 

5 elektrischen Bauteilen bestuckte Leiterplatte mit einem 
Kuhlkorper fur Leistungshalble iter verbunden ist, wo- 
bei der Kuhlkorper unmittelbar unterhalb der unbestuck- 
ten Seite der Leiterplatte angeordnet ist, d a - 
durch gekennzeichnet, daS die 

10 Leistungshalble iter (Tl, T2) als elektrische Bauteile 
der Leiterplatte (L) unmittelbar auf dieser angeordnet 
sind, daQ in der Leiterplatte (L) mindestens e ine Aus- 
nehmung (Al, A2) vorgesehen ist, durch die jeweils ein 
Zapfen (Zl, Z2) des Kuhlkorpers (GK) gefuhrt ist, und 

15 daQ mit jedem Zapfen (Zl, Z2) mindestens Jeweils einer 
der Leistungshalbleiter (Tl, T2) warmeleitend verbind- 
bar ist. 

2. Kompaktbaugruppe nach Anspruch 1, dadurch 
20 gekennzeichnet, daS die warmeleitende 

Verbindung uber eine Schraubbef estigung (S2) fixierbar 
ist. 

3. Kompaktbaugruppe nach Anspruch 1, dadurch 
25 gekennzeichnet, daO die warmeleitende 

Verbindung iiber ein Federelement (F) fixierbar ist. 

4. Kompaktbaugruppe nach einem der vorstehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

30 der Kuhlkorper (GK) integraler Bestandtell des Gehauses 
ist. 
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Kompaktbaugruppe, bei welcher eine Leiterplatte mit 
einem Kuhlkorper verbunden 1st 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Kompaktbaugruppe, 
bei welcher eine einseitig mit elektrischen Bauteilen 
bestuckte Leiterplatte mit einem Kuhlkorper fur Lei- 
stungshalblelter verbunden ist, wobei der Kuhlkorper 
unmittelbar unterhalb der unbestuckten Seiten der Lei- 
terplatte angeordnet ist. 

Bei derartigen im Handel erhaltllchen Kompaktbaugrup- 
pen erfolgt die Verbindung jedes Anschlusses von dabei 
am Kuhlkorper angeordneten Leistungshalbleitern uber 
Zuleitungen, die im Raum zwischen der Leiterplatte und 
dem Kuhlkorper gefuhrt sind. Dabei mussen diese Lei- 
tungen relativ lang gehalten werden, urn die Montage 
und Demontage von Leiterplatte und mit Leistungshalb- 
leitern bestucktem Kuhlkorper zu ermoglichen. 

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Kompaktgr uppe der 
eingangs genannten Art so auszubilden, daB deren Auf- 
bau einen auQerst geringen Verkabelungsau fwand bedingt. 

GemaG der Erfindung wird diese Aufgabe dadurch gelost, 
daO die Leistungshalblei ter als elektrische Bautelle 
der Leiterplatte unmittelbar auf dieser angeordnet 
sind, daB in der Leiterplatte mindestens eine Ausneh- 
mung vorgesehen ist, durch die jeweils ein Zapfen des 
Kuhlkorpers gefuhrt ist, und daS mit jedem Zapfen min- 
destens jeweils einer der Leistungshalble iter warme- 
leitend verbindbar ist. Bei einer solchen Kompakt- 
baugruppe sind die Leistungshalbleiter mechanisch ge- 
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schutzt im Gehauseinneren untergebracht . Durchbrechun- 
gen zum Herausfuhren der Leistungshalbleiter auf die 
KuhlkorperauQenseite konnen vollig vermieden werden. 

5 Die warmeleitende Verbindung kann jeweils uber eine 
Schraubbef estigung oder uber ein Federelement fixiert 
werden; beide Moglichkeiten bedingen einen technisch 
auSerst geringen Aufwand. 

10 Der Kuhlkorper kann integraler Bestandteil eines Ge- 
hauses fur die Kompaktbaugruppe sein, wodurch die An- 
zahl der Auf bauelemente fur die Kompaktbaugruppe redu- 
ziert werden kann. 

15 Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeich- 
nung dargestellt und wird im folgenden naher erlautert. 

Die Darstellung zeigt abschnittsweise perspektivisch 
eine Kompaktbaugruppe, die aus einer Leiterplatte L und 

20 einem Kuhlkorper besteht. Dieser ist Tell des Gehauses 
und wird daher Im folgenden als Gehausekuhlkorper GK 
bezeichnet. Die Montage von Leiterplatte L und Gehause- 
kuhlkorper GK erfolgt uber Schrauben, von denen der 
Ubersichtlichkeit halber nur die Schraube SI dargestellt 

25 ist. 

Auf der Leiterplatte L sind elektrische Bauelemente 81 
bis B3 angeordnet, deren Kontaktierung uber eine gedruck- 
te Schaltung auf der dem Betrachter der abgewandten Seite 

30 der Leiterplatte L erfolgt. Auch Leistungshalbleiter, 

Transistoren Tl und T2,sind auf der Leiterplatte L ange- 
ordnet. Unmlttelbar neben den Transistoren Tl und T2 sind 
Ausnehmungen Al bzw . A2 in der Leiterplatte L vorgesehen, 
durch die Zapfen Zl bzw.Z2 des Gehausekuhlkorpers GK ge- 

35 fuhrt sind. Diese Zapfen Zl und Z2 werden warmeleitend 
mit dem jeweils zugeordneten Transistoren Tl bzw. T2 
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verbunden. Die Verbindung kann dabei iiber eine Schraub- 
verbindung S2 bzw. uber ein Federelement F warmeleitend 
erfolgen. 

4 Patentanspruche 
1 Figur 
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